[bookmark: _Toc1698162705][bookmark: _Toc1919576966][bookmark: _Toc1127235811][bookmark: _Toc1408663617_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc517905978][bookmark: _Toc1695149163][bookmark: _Toc998780686][bookmark: _Toc1932310260][bookmark: _Toc2039865327][bookmark: _GoBack]采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc292361325]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1、本项目预付款为合同金额的60%，中标人须提供等额的预付款担保，预付款在本项目合同签订、相关担保措施生效以及具备实施条件后支付；
2、所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。
备注：
（1）预付款担保形式：银行保函、担保机构担保。
（2）预付款担保递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	铜陵学院，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，60日历天内完成交货、安装、调试等内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格后3年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	重要指标项
	█
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离8项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中明确要求提供证明材料的条款，投标文件中按货物需求清单中要求提供以证明参数响应性，不提供相关证明材料视为负偏离。货物需求清单中未明确要求提供证明材料的条款，以投标响应表中的响应情况作为评审依据。
（4）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。





（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注

	一、GPU计算型节点
	

	（一）
	智算服务器部分
	
	
	

	1
	虚拟化服务器
	★1.本设备为通用服务器，须严格执行《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》，除本采购需求列明的参数外，其余所有参数须完全满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》全部标注“*”的指标（投标文件须提供承诺函，格式自拟）；
★2.总体要求：设备应为 2U 机架式双路服务器，配置≥2 颗 x86 架构服务器处理器，单颗处理器物理核心数≥32 核；实配≥256GB ECC DDR5 内存；配置≥2 块企业级 SSD 系统盘；支持 RAID 或等效数据保护能力；配置远程带外管理功能和冗余电源；
★3.单颗CPU主频≥2.1GHz，内存规格≥DDR5；
█4.内存要求：单内存模块容量≥32GB，单内存速率≥4800MT/s，主板内存槽数量≥16 个或最大内存扩展容量≥2TB；
★5.硬盘：配置容量≥960GB ，支持热插拔；
6.RAID：≥1个标准PCIe槽位阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥4GB缓存，含掉电保护模块；
7.网络接口：本次配置≥4个千兆网口、≥2个25G网口（含对应光模块）、≥2个10G网口（含对应光模块）；
★8.电源：配置≥2 个热插拔冗余电源，支持 1+1 冗余；电源容量应满足整机满配 CPU、内存、硬盘、网卡等部件稳定运行要求，电源能效达到 80 PLUS Platinum/Titanium 或同等能效标准；
★9.可靠性：硬件MTBF平均无故障时间≥24万小时；
10.数据安全：配置硬盘数据擦除功能；
█11.冗余安全：配置BMC双镜像，确保在检测到固件被破坏后可进行恢复；
12.配置独立 BMC 带外管理模块，支持通过 Web 管理界面或标准管理协议对服务器进行远程管理；支持 IPMI 2.0、Redfish、SNMP 等一种或多种标准接口；支持对服务器 CPU、内存、硬盘/RAID、网卡、风扇、电源、温度、电压、功耗等关键硬件状态进行监控；支持远程开关机、重启、告警通知、事件日志查询和导出；支持温度、功耗等运行状态以图表、曲线、仪表盘或其他可视化方式展示。
	3台
	工业
	

	2
	云融合虚拟化引擎
	1.平台授权应覆盖本项目不少于 6 颗物理 CPU，支持虚拟机创建、删除、启动、停止、迁移、快照、克隆、资源池管理、网络与存储管理、监控告警和备份或持续数据保护功能，并提供部署、授权、培训和售后服务；
★2.虚拟机应支持配置虚拟 CPU、内存、磁盘、网卡、虚拟光驱、虚拟显示设备等资源，支持自定义虚拟机 IP 地址、MAC 地址、主机名等基础配置；
3.支持在30秒内完成≥80台云主机快照(快照大小≥2T)批量删除；
█4.支持快速全量克隆，快速全量克隆支持在100秒内完成≥80台的虚拟机(磁盘规格：非精简置备≥2T）的批量部署；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
5.支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯；
6.支持自定义时间段监控虚拟化主机上每块磁盘的平均时延大小，磁盘闲忙度，支持监控主机根分区和日志分区的使用率；
7.支持物理网卡定位功能，可在平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，支持主备上行链路倒换；
8.提供≥300个虚拟机CDP持续数据保护功能模块授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻。
	1套
	工业
	

	3
	25G交换机
	1.硬件芯片：设备具备独立的CPU和交换芯片且均采用国产芯片；
2.交换能力：交换容量≥8Tbps；
█3.接口要求：配置≥48 个 1G/10G/25Gbps SFP28 端口，≥8 个 40G/100G QSFP28 端口，QSFP28 端口应支持拆分为 10G/25G 逻辑端口使用；配置≥1 个扩展插槽；
4.支持可热插拔的冗余电源，实现1：1冗余，风扇数量≥4个；
5.支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR，支持uRPF检测和VRF；支持IPv6静态路由，OSPFV3，RIPng，ICMPv6，NDP；
6.支持IGMPv1/v2/v3，PIM-SM，PIM-SSM，MLDv1/v2，MLDSnooping，PIM-SMv6，MVR6，IPv6overIPv4Tunnel；
7.可靠性：支持VPC或M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合；
8.支持数据中心网络扩展和无损网络相关能力，例如，BGPEVPNVXLAN、RDMA技术、RoCE、无损网络，ECN等；
9.配置：满配风扇，冗余双电源；本项目合计配置≥48 个 25G SFP28 多模光模块，配置≥2 条 100G AOC/DAC 线缆或等效高速互联线缆，长度根据现场机柜布置确定。
	2台
	工业
	

	4
	集中式存储
	1.厂商资质：非OEM或者贴牌；控制器采用国产多核处理器；
2.控制器架构：控制器冗余设计，支持在线更换控制器；在线升级存储系统，无须停机；具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性，上层业务零感知；
★3.设备应为企业级双控或多控集中式存储，实配控制器数量≥2 个，整机缓存≥256GB；配置企业级 HDD 裸容量≥336TB、企业级 SSD 裸容量≥15.36TB；配置≥8 个 25G 主机接口；支持 RAID 或等效数据保护、快照、精简配置、克隆、卷复制或远程复制、SSD 健康状态监测功能； (投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
4.控制柜：配置2U盘控一体的高扩展性控制柜；
█5.扩展柜：支持12、25、48盘位多规格扩展柜供选择，本次配置3U48扩展柜；
6.处理器：每控配置1颗CPU（每CPU核数≥24核）；
7.系统盘：采用内置SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做RAID模式，不占用硬盘槽位；同时系统盘可以做cache数据掉电保护；
8.主机接口：每个控制器可扩展最大4张外插卡；
9.本次配置≥8口25G端口（含对应光模块），≥8口1G端口；
10.电源模块：电源模块采用1+1冗余设计，以避免发生单点故障；存储电源模块支持均流冗余和主备冗余两种供电模式，可根据负载自动转换，节约能耗；
11.二次备电：支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，可以支撑连续2次整机掉电数据保护，保证掉电时Cache数据可安全写入SSD永久保存，确保掉电后业务快速恢复；
12.闪断保护：BBU模块充满电时支持电力闪断保护，确保系统在电压不稳，电源误操作等场景下仍可正常运行2～5秒，实现系统不重启、业务不中断；
13.系统缓存：本次要求整机配置≥256G缓存（不包含SSD磁盘、PCI-ESSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）；
█14.RAID：支持传统RAID和分布式RAID技术，且可以共存，可根据不同的业务类型自行选择；支持两种热备技术（热备盘或者热备空间），且可以共存； 
15.SSD寿命监控：支持显示 SSD 寿命消耗情况，并可提供基于厂商健康信息的预估剩余寿命百分比或等效健康度指标；
16.自动精简：配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简粒度32K、64K、128K、256K可调节，后续扩容无需额外购买许可。支持创建单卷≥256TB的容量；
17.克隆：配置全容量许可的克隆功能，对源卷进行完全精准拷贝，可指定拷贝速度，后续扩容无需额外购买许可；
18.快照：配置全容量许可快照功能且提供可视化管理界面，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可；
19.卷备份：配置全容量许可卷备份功能。无需预留备份空间，后续扩容无需额外购买许可；
20.卷镜像：配置卷镜像功能，可实现存储内部，或者不同存储之间的数据同步功能，当其中一个卷离线时，可实现业务无中断，后续扩容无需额外购买许可；
21.在线数据压缩：支持在线无损数据压缩，并具备硬件辅助压缩或专用硬件加速能力；
22.自动分层：本次配置全容量许可的存储自动分层功能，后续扩容无需额外购买许可；
23.远程容灾复制：支持存储远程复制功能（IP和FC协议均支持），配置IP灾备复制接口≥4个；支持全面的企业级容灾功能，至少必须包含同步、异步周期和具有变更卷的异步复制三种主流模式用以应对不同的容灾环境；
24.智能双活支持A-A双活架构，同时支持两种仲裁方式（基于IP链路的仲裁服务器.基于FC链路的外部仲裁存储），双活站点间数据传输必须采用FC协议、非IP协议/IP链路；
█25.异构虚拟化：具备异构存储统一虚拟化能力，可对接华为、浪潮、曙光、宏杉、星辰天合、Dell EMC、HPE、Hitachi Vantara、NetApp、IBM等国内外主流企业级存储设备（包括但不限于上述品牌），屏蔽不同架构、协议存储资源底层差异，实现新旧存储资源统一池化整合与存量设备利旧；整合后异构资源池统一对外提供快照、克隆、数据重删、压缩、分层、双活等与全新高端集中存储同等完备的企业级高级功能。支持异构存储在线无感知数据迁移，迁移全程上层业务无需停机、性能无明显卡顿；配套专业数据迁移实施服务，兼容上述全部品牌集中式存储阵列。 (投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
26.国产操作系统：支持主流国产操作系统。
	1台
	工业
	

	5
	▲GPU计算节点

	1.规格：非OEM,机架式服务器，高度≤5U；
█2.处理器：配置≥2颗X86架构处理器，单颗处理器：核数≥32、基频≥2.1GHz.线程数≥64、支持AdvancedMatrixExtensions(AMX)；
█3.内存：本次配置≥1TB ECC DDR5 内存，内存主频≥4800MT/s，支持扩展至≥2TB；
4.硬盘：配置≥2块1.92TSSD硬盘；
█5.RAID：配置≥1块4G缓存RAID卡，支持RAID0/1/5/6，支持2张内置标准RAID卡；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
6.网络：≥2个25G网口（含对应光模块），≥2个千兆电口，2个10G网口（含对应光模块）；
★7.算力卡：实配数据中心级 GPU/AI 加速卡数量≥6 张，单卡显存容量≥80GB，支持 FP16/BF16/FP8 或等效低精度张量计算；整机支持多卡并行训练和主流 AI 深度学习框架运行。投标人须明确所投加速卡形态为 PCIe 插卡式、SXM/HGX 模组式或其他等效架构，并说明 GPU 间互联方式、主机通信带宽、驱动和软件生态兼容情况；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
8.电源：热插拔冗余电源；
█9.告警管理：实现管理实时告警、历史告警、事件、屏蔽的告警和事件；其中实时告警可以查看告警详情，包括可能的原因以及修复建议；支持对告警的确认、屏蔽、清除、诊断、备注、APP查看功能，支持告警的相关性分析及告警预测功能。(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
	1台
	工业
	允许进口

	6
	千兆交换机
	1.接口要求：≥48个10/100/1000RJ45电口，≥4个10GSFP+端口；配置4个万兆多模光模块，提供不少于 3 年质保服务；
2.支持VPC或M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合。
	3台
	工业
	

	7
	万兆交换机
	1.交换能力：交换容量≥4.8Tbps,三层包转发率≥2000Mpps；
2.接口配置要求：固定配置≥48 个 1/10Gbps SFP+ 端口，≥6 个 40G/100G QSFP28 端口；QSFP28 端口应支持拆分为 10G/25G 逻辑端口使用，拆分后可提供不少于 72 个 10G/25G 逻辑端口；配置≥2 个扩展插槽；
3.三层功能：支持IPv4路由，支持IPv6路由，支持VRF功能；
4.可靠性：支持VPC或M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合；
5.支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR，支持uRPF检测和VRF；支持IPv6静态路由，OSPFV3，RIPng，ICMPv6，NDP；
6.支持VARP技术，实现网关双活，满足三层负载均衡转发要求；
7.支持IPSLA，与静态路由结合，可用于测量网络性能；
8.电源：实配可热插拔的冗余交流电源，实现1：1冗余；
9.风扇：实配可热插拔的冗余的风扇模块，风扇数量≥4个，支持严格前后送风；
10.配置：满配电源风扇；本项目合计配置≥48 个 10G SFP+ 多模光模块，每台不少于 24 个；配置用于交换机互联或上联的 40G/100G AOC/DAC 线缆不少于 2 条，线缆长度根据现场机柜布置确定。
	2台
	工业
	

	8
	全域智能管控平台
	1.平台应为面向服务器、存储、网络设备、安全设备、边缘设备及机房基础设施的统一运维管控平台，支持部件和整机的全生命周期管理，包括采购、库存、配置、部署、运行、维护、维保、变更和报废等阶段；能够对部件和整机进行统一管理和跟踪，支持记录硬件配置、序列号、资产编号、采购信息、维保信息、所在位置、责任人、使用状态等关键属性。平台不得仅以普通资产台账、单一监控软件或手工登记系统作为实质性响应；
2.支持多种类型设备统一纳管，至少包括机架式服务器、多节点服务器、边缘设备、智能机柜或机房基础设施、集中式存储或分布式存储、交换机、路由器、防火墙、负载均衡等设备；对于 WAF、DDoS 防护设备、SDN 设备等其他类型设备，应支持通过标准协议、接口对接、批量导入或手工录入等方式纳入统一管理。平台授权和架构应覆盖本次采购范围内的全部设备，并支持后续扩展纳管；
3.支持到货验收流程管理，能够对到货设备进行批量验收；支持通过自动采集、接口获取、批量导入或人工录入等方式获取设备实际配置信息，并与采购合同、设备清单或配置清单中的型号、序列号、CPU、内存、硬盘、网卡、电源、GPU、RAID 等关键配置进行比对，生成验收记录或验收报告。平台应支持验收结果留痕、差异项标记和验收报告导出，不得仅以手工 Excel 台账替代验收流程；
4.支持设备维保信息管理，能够记录设备原厂维保、第三方维保、自维保等多种维保方式，支持服务级别、服务开始时间、服务到期时间、服务商、联系人、维保状态和到期提醒等信息维护；对于厂商开放维保接口的设备，宜支持自动查询或接口同步；对于非原厂维保或以上架时间作为维保起点的设备，应支持批量导入或人工录入，并支持按设备类型、维保状态、到期时间、服务商等维度进行维保信息统计和到期预警；
5.支持库房存货管理、出入库管理和库存盘点等功能；支持库存设备、部件、耗材和备件的分类、标识、查询、定位和状态管理；支持按设备类型、资产编号、序列号、库位、状态等条件进行检索，并能够生成库存报表和统计分析结果。平台应支持库存变更记录留痕，能够追溯设备或备件的入库、出库、领用、退库和盘点记录；
6.支持通过 IPMI、SNMP、Redfish 等主流管理协议对服务器及相关设备进行发现、扫描和信息采集；支持按 IP 地址、IP 地址段、设备类型、协议类型、凭据模板等方式进行设备发现，并支持手动发现、定时发现和发现结果确认入库。平台应至少支持 SNMP v2c/v3、IPMI 2.0、Redfish 中的两类协议，并支持发现失败记录、扫描日志和异常原因查看；
7.支持对服务器带外管理系统进行账号和密码托管，能够对 BMC、带外管理口或其他设备管理账号进行统一维护；支持凭据加密存储、权限控制、密码策略设置、定期轮换或轮换提醒、访问记录和操作审计，保障带外管理访问安全。平台不得以明文保存密码或仅通过浏览器记忆密码方式作为密码托管能力响应；
8.支持用户自定义告警订阅策略，能够基于设备、资源对象、设备分组、告警级别、告警类型、协议来源等条件进行订阅配置；支持 Redfish、SNMP Trap、Syslog 或等效事件接入方式，支持目标地址配置、订阅启停、失败重试、事件消息记录查看和解析规则配置或模板扩展。平台应能够保留事件接收记录和解析结果，便于告警追溯和问题定位；
9.支持自定义告警阈值设定功能，能够针对不同设备类型、不同资源对象和不同性能指标设置阈值；支持 CPU、内存、磁盘、网络、温度、风扇、电源、容量、链路状态等常见监控指标的多级阈值告警，并支持不同级别告警策略配置。平台应支持阈值生效范围设置、阈值启停、告警恢复条件和阈值变更记录；
10.支持告警重定义和告警治理功能，能够对告警名称、告警级别、告警描述、处理建议等内容进行配置或调整；支持告警归并、重复告警合并、告警抑制和告警降噪，能够对同一设备、同一资源、同一故障原因或短时间内重复触发的告警进行合并展示，同时保留原始告警记录以便审计和追溯。平台不得仅以“告警列表过滤”作为告警归并和降噪能力响应；
11.支持多种系统内告警提醒方式，至少包括系统弹窗、声音提醒、邮件提醒等方式；告警发生或恢复时，系统能够根据告警级别、设备分组、责任人或订阅策略自动向相关人员发送提醒。平台应支持通知策略配置、通知对象配置和通知记录查询，便于确认告警是否已发送和已处理；
12.支持告警信息对外推送，能够通过 Syslog 或等效标准接口将监测到的告警信息推送至第三方监控平台、日志平台、态势感知平台或统一运维平台；支持配置不少于 2 个目标地址，支持 UTF-8 编码，并宜兼容 GBK 等常见编码格式。平台应支持推送启停、推送失败记录、重试机制或推送日志查询；
13.支持微信、企业微信、短信、邮件、工单等多种外部通知或联动方式中的至少三类；告警发生、升级、恢复或关闭时，系统能够按照通知策略自动发送信息或触发工单流程，提醒相关人员及时处理。若相关通知方式依赖第三方短信、企业微信或邮件服务，投标人应说明对接方式、配置要求和责任边界；
14.支持告警相关性分析，能够结合设备拓扑、资源关系、告警时间、告警对象、告警类型和历史告警记录，对相关告警进行关联展示；支持通过列表、图表、拓扑图或关系图等方式展示不同告警之间的依赖关系、影响范围和可能传播路径，并能够辅助运维人员进行故障定位、溯源分析或风险判断。平台不得仅以简单告警排序、告警筛选或人工备注作为相关性分析能力响应；
15.支持自定义报修设置和报修策略，能够根据设备类型、故障类型、告警级别、设备分组、责任人等条件配置报修规则；支持告警触发自动报修或人工创建报修工单，支持故障报修工单的创建、派发、处理、关闭、查询、检索和统计。平台应支持工单状态流转、处理过程记录、处理结果记录和工单统计报表；
16.支持故障趋势分析或健康状态评估功能，能够设定分析时间范围和评估周期，例如按日、按周或按自定义周期进行分析；能够基于设备监控数据、告警记录、日志信息、硬盘健康状态、内存状态等数据，对硬盘、内存、电源、风扇、温度、容量等常见风险进行趋势分析、风险提示或预测性维护建议。平台应说明趋势分析或健康评估所依赖的数据来源和适用范围，不得仅以人工填写巡检结论作为健康评估能力响应；
17.支持设备日志分析，日志类型应包括 SEL、BMC 黑盒或 Black Box 日志、RAID 日志、Syslog 日志、系统事件日志等常见日志类型中的多类；支持按设备、时间、级别、关键字、日志类型等条件进行检索和筛选，并能够基于日志、告警和设备状态生成诊断记录或设备诊断报告。平台应支持日志留存策略、日志导出和诊断结果记录；
18.支持基于 Web 的远程 Shell 或命令行访问能力，允许运维人员通过浏览器或统一运维入口对授权设备进行远程命令行操作；支持通过 SSH、系统代理、带外接口或等效安全方式接入不同操作系统和设备环境，并提供身份认证、权限控制、访问控制和操作审计功能。平台应支持远程访问记录查询，不得以直接跳转第三方工具且无审计记录的方式作为完整远程运维能力响应；
█19.支持远程桌面、远程控制或远程 KVM 访问能力，能够对具备远程访问条件的服务器或计算设备进行实时维护；接入方式可采用 VNC、HTML5、原厂 BMC KVM、远程桌面协议或等效方式，不限定特定插件或实现形式；支持远程会话审计，审计内容应包括访问人员、访问时间、访问对象、连接方式和操作结果等信息；如支持录屏、截图或会话记录，应支持按策略配置保存周期; 
█20.支持开局交付和自动化运维能力，能够通过 PXE、镜像部署、带外管理、脚本执行、模板配置或等效方式完成服务器和计算节点的批量初始化；至少支持系统安装、RAID 查询或配置、基础压力测试或健康检查、固件信息采集或升级、固件配置、硬盘擦除、板卡信息采集或升级、主机管理、文件分发、脚本执行、驱动管理、分组管理等功能中的多类能力。涉及固件升级、硬盘擦除、板卡升级等高风险操作时，应具备权限控制、操作确认、执行记录和审计追踪。相关功能应支持通过产品文档、系统演示或验收测试进行证明，不得仅以人工脚本集合且无统一平台调度、权限控制和执行记录的方式作为自动化运维能力响应；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
21.提供满足本次项目采购设备统一纳管、资产管理、监控告警、日志分析、远程运维、自动化交付和基础运维需求的软件授权；授权范围应覆盖本次采购设备，并明确授权对象、授权数量、授权期限、功能模块、扩容方式、升级服务、部署服务、培训服务和售后服务内容。投标人应提供产品功能说明、部署架构、授权清单、实施方案、培训方案和验收方案；核心功能应支持现场演示、系统试用或验收测试，不得以后续定制开发作为满足核心功能参数的主要方式。
	1套
	工业
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	智能算力调度平台
	1.平台应为面向 AI 开发、训练、推理和 GPU/异构算力资源管理的一体化算力调度平台，不接受仅具备单一 Jupyter 服务、单一容器管理、单一 GPU 监控、单一文件管理或单一任务队列功能的软件产品作为实质性响应；
2.平台应支持私有化部署，能够部署在本项目采购的 GPU 计算节点及配套计算、存储、网络环境中；应支持统一 Web 管理入口，提供用户管理、资源管理、数据管理、开发环境、训练任务、推理服务、监控告警、统计计量和审计管理等核心模块；
3.平台授权应覆盖本次采购 GPU 计算节点及其全部 GPU/加速卡资源，并应明确授权对象、授权数量、授权期限、功能模块、扩容方式和升级服务。投标人不得以基础授权响应核心功能，验收时再另行要求采购人购买训练、推理、调度、监控、计量、数据管理等必要模块；
█4.平台应具备横向扩展能力，除本次采购 GPU 计算节点外，整体架构原生支持统一纳管不少于 8 台计算节点、总计不少于 64 张 GPU / 异构加速卡；平台软件授权需适配分期扩容模式，本次授权按本次采购规模配置。投标文件须专项清晰说明：（1）平台后续算力节点、加速卡扩容实施方式、扩容周期；（2）软件扩容授权计费模式、扩容单价、是否存在强制打包年费 / 绑定维保等附加约束；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
5.平台应支持多用户、多用户组、多项目并行使用，支持用户、用户组、项目、资源组之间的权限隔离和资源配额管理；应支持不少于 20 个用户账号、5 个用户组、10 个并发开发环境或训练/推理任务的管理能力；
█6.平台应支持 GPU 资源统一调度，至少支持整卡独占、多卡任务、单机多卡任务和资源组调度；在硬件和驱动支持的情况下，应支持 MIG、vGPU、显存隔离、GPU 共享或等效 GPU 细粒度分配能力。平台不得仅以“人工指定 GPU 设备号”作为 GPU 调度能力响应；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
7.平台应支持 AI 训练任务管理，至少支持 PyTorch、TensorFlow、MPI、DeepSpeed、Megatron-LM、Horovod 或等效训练框架中的三类；应支持训练任务提交、排队、启动、停止、日志查看、资源占用查看、失败告警和历史记录查询；
8.平台应支持多机多卡分布式训练任务管理，能够配置任务角色、节点数量、GPU 数量、启动命令、环境变量、数据路径和输出路径；应支持查看分布式训练任务的整体状态和各节点子任务状态；
9.平台应支持训练任务容错或恢复能力，至少应支持失败重试、日志保留、异常节点告警、断点续训或基于检查点恢复中的三类能力。投标人应说明该能力适用的任务类型、训练框架和使用前提；
10.平台应支持推理服务部署与管理，能够将模型或应用容器部署为在线推理服务，支持 HTTP、gRPC、TCP 或等效访问协议中的至少两类；应支持服务版本管理、实例数配置、日志查看、健康检查、访问地址查看和服务启停；
█11. 平台支持推理服务弹性扩缩容，可基于并发请求、CPU 利用率、GPU 利用率、显存利用率及自定义指标配置扩缩容策略，支持自定义最小实例数、最大实例数、触发阈值、冷却时长并完整留存扩缩容操作日志；若产品具备实例缩容至零能力，投标文件须完整清晰说明缩容至零适配业务场景与适用限制、模型冷启动加载机制及最大冷启动耗时、流量缓冲、请求排队、自动恢复、失败重试等业务保障恢复机制；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
12.平台应支持资源统计和计量能力，至少能够按用户、用户组、项目、任务、资源组、时间范围统计 CPU 核时、GPU 卡时、内存使用量、显存使用量、任务数量和任务运行时长；应支持统计结果查询、导出和归档；
13.平台应支持集群、节点和 GPU/加速卡的多层级监控，能够展示 CPU、内存、GPU 利用率、显存使用率、温度、功耗、磁盘、网络、存储 I/O 等关键指标；对于其他加速卡，应支持对应厂商提供的健康监测接口或等效能力；
14.平台应支持告警管理，至少支持 CPU、内存、磁盘、网络、GPU/加速卡、任务失败、服务异常等对象的告警；支持告警阈值设置、告警级别、告警恢复、告警历史查询和通知策略配置；
15.平台应支持数据管理能力，至少包括用户目录、组共享目录、项目目录或全局共享目录中的三类；支持 Web 上传、SFTP/SCP/rsync 或等效方式上传下载文件；支持大文件断点续传、权限控制和数据访问审计；
16.平台应支持数据集管理和数据缓存能力，能够对数据集进行创建、版本管理、权限管理、缓存加速、缓存进度查看、缓存清理和缓存生命周期管理；不得仅以普通文件夹上传功能响应数据集管理能力；
17.平台应支持交互式开发环境，至少支持 Jupyter Notebook/JupyterLab、Web Shell 或在线终端中的两类，并支持通过 SSH、端口转发、远程开发插件或等效方式对接第三方 IDE；
18.平台应支持工作流或任务编排能力，能够将数据处理、训练、评估、转换、推理验证、模型发布等环节进行流程化管理，支持手动启动、定时启动、参数化运行、日志查看和结果归档；
19.平台应支持操作审计和安全管理，至少记录用户登录、资源申请、任务提交、任务停止、开发环境访问、推理服务变更、文件操作、权限变更等关键行为；审计记录应支持查询和导出；
20.投标人应提供产品功能说明、部署架构、授权清单、兼容性说明、实施方案、培训方案和售后服务方案。核心功能不得仅以宣传材料或静态截图作为唯一证明，应支持现场演示、系统试用、接口测试或验收测试；
21.验收时应至少完成以下测试：创建用户和资源配额；上传不少于 10GB 的测试数据并验证断点续传；创建带 GPU 的 Jupyter 或 Shell 开发环境；提交单机多卡训练任务；提交或模拟多机分布式训练任务；部署一个 HTTP 或 gRPC 推理服务；配置一次弹性扩缩容策略；查看 GPU 监控和健康状态；导出用户或项目维度的资源使用报表；
22.若投标产品无法完成 GPU 资源调度、AI 训练任务管理、推理服务部署、资源统计计量、GPU 健康监控、用户权限隔离中的任意两项核心能力，应认定为不满足本平台核心需求；
23.投标人应承诺所投平台为成熟可交付产品，能够在项目现场完成安装部署、功能调试、用户培训和验收测试；不得以后续定制开发作为满足核心功能参数的主要方式。
	1套
	工业
	

	10
	并行文件存储
	1.本次并行文件存储应为面向 AI 训练、科研计算、大文件共享和多客户端并发访问场景的分布式或并行文件存储系统，不接受普通单机 NAS、单服务器文件共享、无高可用机制的本地盘共享、单纯 JBOD 直连扩展柜或仅通过操作系统共享目录实现的方案作为实质性响应；
★2.系统应不少于 3 个存储节点起步部署，支持统一命名空间、多节点并发访问、节点故障容错和后续横向扩展。投标人应说明系统最大扩展能力、节点扩容方式、容量扩容方式、客户端访问方式和故障恢复机制；
3.本次配置应包含完整的软件授权、硬件设备、存储节点、管理软件、文件系统授权、必要协议授权、客户端软件、光模块、线缆、安装部署、调试、培训和验收服务。不得以基础硬件报价响应，验收或交付时再另行要求采购人购买必要软件模块、协议授权或实施服务；
█4.系统应支持至少一种主流文件访问协议或客户端方式，包括 POSIX 客户端、NFS、SMB、并行文件系统客户端等；本次授权范围应包含：响应对象、块、HDFS 或 S3 等接口；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
5.系统应支持数据可靠性保护机制，包括副本、纠删码、RAID、故障域隔离或等效机制中的至少两类；单节点、单磁盘或单网络链路故障时，系统应保持数据可访问，并能够进行自动告警、故障隔离和数据恢复；
6.系统应支持在线扩容，能够在不中断业务访问的情况下增加存储节点或磁盘，并支持扩容后的容量均衡、数据重分布或等效机制。验收时应支持查看扩容任务状态、容量变化和均衡结果；
7.系统应支持访问控制和安全管理，至少支持用户/用户组权限、目录权限、ACL、配额管理、审计日志中的多类能力，满足多课题组、多用户共享使用和权限隔离需求；
█8.系统应支持数据保护能力，至少支持快照、WORM、不可变快照、目录保护、回收站或保留期策略中的两类能力，用于防止误删除、误修改或非授权篡改；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
9.系统应支持监控告警和运维管理，能够监控节点、磁盘、SSD/NVMe、网络端口、容量水位、性能指标、服务状态和故障事件；支持通过 SNMP、Syslog、邮件、短信、Webhook 或等效方式进行告警通知或第三方平台对接；
10.验收时应至少完成以下测试：创建并挂载共享文件系统；多客户端并发读写；创建用户/用户组和目录权限；创建快照或保护策略；模拟单磁盘或单节点故障后的访问连续性；查看告警记录；导出容量或性能报表；验证三节点集群状态和存储容量；
11.投标人在合同签订后，须按采购人要求提供完整的产品功能说明、设备配置清单、软件授权清单、项目部署方案、验收方案及售后服务承诺等全套项目资料，确保资料齐全、真实、有效，保障项目顺利实施、验收及运维。
	1套
	工业
	

	11
	web服务器
	1.机型：5U双路服务器，国产自研品牌，非OEM贴牌；
2.处理器要求：配置≥2颗X86架构处理器，单颗处理器：核数≥12、基频≥2.4GHz、线程数≥24；
3.内存要求：本次配置≥64GBECCDDR4内存，配置≥16个DDR4内存插槽；
4.硬盘：本次配置≥2块960GBSATASSD；配置≥1块4TBSATA；
5.RAID：≥1个标准PCIe槽位阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；
6.网络接口：本次配置≥2个千兆网口；
7.电源：配置≥2块冗余电源；
8.告警管理：支持服务器硬件健康状态、系统事件和运行异常的告警管理功能，可通过服务器带外管理模块、原厂管理软件、操作系统管理工具或统一运维平台实现；支持实时告警、历史告警、事件日志和已屏蔽告警的查询与管理；支持查看告警详情，包括告警对象、告警级别、发生时间、恢复状态、可能原因和处理建议；支持对告警进行确认、屏蔽、清除、备注、导出或诊断操作；支持通过 Web 页面、管理客户端、邮件、SNMP、Syslog 或等效方式进行告警查看和通知，不限定必须采用特定 APP。平台应具备基础告警归并、重复告警抑制或故障定位辅助能力，不得仅以普通日志列表作为完整告警管理能力响应；
9.性能监控：支持服务器关键运行指标的监测和展示，可通过服务器带外管理模块、原厂管理软件、操作系统管理工具或统一运维平台实现；至少支持 CPU 利用率、内存利用率、磁盘或存储状态、网络状态、设备功耗、温度、风扇、电源状态等指标监测；支持实时状态查看、历史性能记录、趋势曲线、指标对比和监测数据导出；支持监测阈值设置、告警规则设置和阈值触发后的告警通知。
	1台
	工业
	

	12
	便携式高性能工作服务站
	★1.本设备属于图形工作站，须严格执行《通用工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕32 号），除本采购需求列明的参数外，其余所有参数须完全满足《通用工作站政府采购需求标准（2023 年版）》内全部标注“*”的指标（投标文件须提供承诺函，格式自拟）；
2.机型：高性能图形工作站或可移动式高性能工作站，非机架式服务器；整机应满足工业视觉算法开发、模型训练/推理、图像数据处理和现场调试需求；
3.处理器要求：配置≥2颗X86架构处理器
★4.单颗处理器：CPU物理核数≥16、CPU主频≥2.0GHz、线程数≥32；
★5.内存规格要求：ECC DDR4内存，配置≥16个DDR4内存插槽；
█6.内存容量要求：内存配置容量≥128GB ；
★7.硬盘：配置≥2 块 960GB SSD，支持 RAID1 或等效系统盘冗余；配置≥2 块 4TB SATA/NVMe 数据盘，支持 RAID1、存储空间镜像或等效数据冗余保护；
8.RAID：≥1个标准PCIe槽位阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；
9.网络接口：配置≥2个千兆网口；
★10.GPU卡类型：独立显卡，显卡实配数量≥1，单卡显存容量≥24GB；
█11.GPU卡性能：FP32 理论算力≥70TFLOPS 或等效性能，支持主流深度学习框架和 GPU 加速计算；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
12.电源：配置≥1块高性能电源；
13.告警管理：支持便携式高性能工作站的硬件健康监测、故障提示和事件记录功能，可通过预装原厂管理软件、BIOS/UEFI 诊断工具、操作系统管理工具或统一运维平台实现；至少支持 CPU、GPU、内存、SSD/硬盘、电池或电源适配器、温度、风扇、显卡驱动或关键硬件状态的检测与异常提示；支持查看实时异常、历史事件、硬件自检结果和故障诊断信息，并能够提供可能原因、处理建议或维护提示；支持对告警或事件进行查看、确认、备注、导出或清除；支持通过本机界面、Web 管理入口、管理客户端、邮件或等效方式进行告警查看和通知，不限定必须采用特定 APP。
	1台
	工业
	

	（二）
	机房部分
	
	
	

	1
	精密列头柜
	1.总功率≥100kW；
2.开关电流160A，2路输入；
3.2组32A/1P*24（总48路输出）。
	1台
	工业
	

	2
	行级空调室内机
	1.本项目采用行级水平送风精密空调；总冷量≥25.5kW，显冷量≥25.5kW，风量≥5000m³/h，加热量≥3.5kW，加湿量≥2.5kg/h；
2.空调尺寸：≤600（宽）×1200（长）×2000（高）mm；
3.制冷型式：制冷机组应采用风冷型；
4.能效比≥3.0、冷风比≤4.0 W/(m³/h)；
5.机组特性：精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC 风机、控制器、电子膨胀阀、干燥过滤器、加热器、液路电磁阀、高效湿膜加湿器等主要部件组成；采用环保型制冷剂 R410A；
6.采用≥7 英寸彩屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能；
7.采用高回风温度设计；
8.采用带滤网堵塞开关控制的 G4 级过滤系统；
9.支持≥20 组温度传感器，实时监测机柜热负荷变化；具备过欠压、相序保护功能，在电源不稳定的情况能保护机组并有告警记录；
10.具备≥32 台联动与群控功能，机组通过联网群控，实现轮值和机组故障时的冗余管理；
11.配 RS485 智能通信接口，可选配 SNMP 卡；
12.机房空调室内侧噪声≤65dB (A)，室外机噪声≤60dB (A)；
13.具备来电自启动功能，来电自启延时时间 1～600s 可调；
★14.节能要求：本设备属于政府采购强制采购节能产品（品目 A02052309 专用制冷、空调设备），能效须满足《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）二级及以上能效，机组能效比≥3.0。(投标文件中须提供节能产品认证证书）
	2台
	工业
	

	3
	行级空调室外机
	1.风冷平板式室外机，单制冷系统；
2.R410A冷媒变频无极调速控制；
3.三相供电；
4.尺寸：≤1400*700*1000mm。
	2台
	工业
	

	4
	精密空调安装辅材
	1.含室内机至室外机连接铜管、保温棉、线缆、制冷剂；
2.其他需要安装辅材。
	2项
	工业
	

	5
	服务器机柜
	1.设备尺寸：≥600*1200*2000mm；
2.拼装机柜，含前后门和机柜底板；
3.机柜框架采用冷轧钢板；
4.不含层板、侧门、PDU及散热单元；
5.黑色外观；
6.含并柜件1套；
7.含螺丝、螺母50套；
8.含垂直绑线板两条；
9.配套安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，防尘，高度1U，卡扣式安装。
	7台
	工业
	

	6
	固定层板/L型支架
	1.固定层板：托放设备、承载50kg设备，适用1200mm深的服务器机柜；
2.L型支架：托放设备、承载50kg设备,适用1200mm深的服务器机柜。
	1套
	工业
	

	7
	模块化机房门
	1.隐藏式全自动双排门：适配双排通道宽度：≥1200mm，双开左右滑动门，自动开关门（电机驱动），配套：≥1200mm深拼装机柜使用，含声光告警安装辅件，隐藏式玻璃门，标配两边四色灯带；
2.配套机柜侧门：1）适用IDM模块最外侧侧门，配套：≥1200mm深拼装机柜使用。装在通道左侧门；2）适用IDM模块最外侧侧门，带读卡器孔位，配套：≥1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门；
3.触摸屏安装侧门：适用IDM模块最外侧侧门，带显示屏和读卡器孔位，配套21.5英寸触摸屏使用，配套：≥1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。每套IDM数量配一个。
	1套
	工业
	

	8
	天窗
	1.配300mm或600mm宽空调机柜用，固定天窗，含安装支架，尺寸适配空调，配适配灯罩；
2.配600mm宽机柜，旋转天窗或全钣金固定天窗，含安装支架。可代替走线梯走线用。单排柜位数10个以内选用。含灯罩；
3.配套LED照明灯；
4.集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电。外置式220VLED照明灯使用。
	1套
	工业
	

	9
	指纹门禁一体机
	1.支持指纹认证、密码认证和IC卡认证的门禁一体机；
2.集成读卡器和门禁控制器的功能，自带web访问；
3.配套IC卡10张。
	2台
	工业
	

	二、计算机视觉综合实践平台
	

	（一）
	2D相机
	
	
	

	1
	2500万像素面阵相机（彩色）
	1.像素：2500万像素；
2.传感器类型：CMOS,全局快门；
3.像元尺寸：2.5μm×2.5μm；靶面尺寸：1.1英寸；
4.分辨率：≥5120×5120；
5.最大帧率：≥4.0fps@5120×5120BayerBG8；
6.动态范围：≥63dB；
7.信噪比：≥36dB；
8.增益范围：1dB～24dB；
9.曝光时间范围：16μs～10s；
10.快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式；
11.黑白/彩色：彩色；
12.像素格式：Mono8/10/12,BayerBG8/10/10Packed/12/12Packed,YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed,RGB8,BGR8； 
13.镜像：支持水平镜像、垂直镜像输出。
	1个
	工业
	

	2
	线阵相机（彩色）
	1.支持8k线扫；
2.传感器类型：CMOS；
3.成像模式：支持1-Line；
4.像元尺寸：7μm×7μm；
5.最大行频：≥33kHz；
6.分辨率：≥8192×3；
7.动态范围：≥63.0dB；
8.信噪比：≥40dB；
9.曝光时间范围：3μs～60ms；
10.快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光、脉冲控制曝光；
11.黑白/彩色：彩色；
12.像素格式：Mono8BayerRG8/10RGB8,BGR8；
13.镜像：支持水平镜像；
14.触发模式：外触发,内触发；
15.外触发模式：行触发,帧触发,行+帧触发；
16.供电：12～24V，DC；
17.镜头接口：M72*0.75,法兰后焦12mm；可通过转接环转接至F口、C口及其他螺纹口镜头。
	1个
	工业
	

	3
	面阵相机（黑白）
	1.像素：≥2500万像素；
2.传感器类型：CMOS,全局快门；
3.像元尺寸：2.5μm×2.5μm；
4.靶面尺寸：1.1英寸；
5.分辨率：≥5120×5120；
6.最大帧率：≥4.0fps@5120×5120Mono8；
7.动态范围：≥63dB；
8.信噪比：≥36dB；
9.增益：1dB～24dB；
10.曝光时间：20μs～10s；
11.快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式；
12.像素格式：Mono8/10/10Packed/12/12Packed；
13.镜像：支持水平镜像.垂直镜像输出；
14.数据接口：GigabitEthernet(1000Mbit/s)，兼容FastEthernet(100Mbit/s)；
15.镜头接口：C-mount。
	1个
	工业
	

	4
	线阵相机（黑白）
	1.支持8k线扫；
2.传感器类型：CMOS；
3.成像模式：支持1-Line；
4.像元尺寸：7μm×7μm；
5.最大行频：≥50kHz@Mono8/10/12；
6.分辨率：≥8192×1；
7.动态范围：≥60dB；
8.信噪比：≥40dB；
9.曝光时间：5μs～10ms；
10.快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光、脉冲控制曝光；
11.黑白/彩色：黑白；
12.像素格式：Mono8/10/12；
13.Binning：支持1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4；
14.镜像：支持水平镜像；
15.触发模式：外触发,内触发；
16.外触发模式：行触发,帧触发,行+帧触发；
17.数据接口：GigabitEthernet(1000Mbit/s)，兼容FastEthernet(100Mbit/s)；
18.供电：12～24V，DC；
19.镜头接口：M72*0.75，可通过转接环转接至F口、C口及其他螺纹口镜头。
	1个
	工业
	

	5
	6500w面阵相机（彩色）
	1.像素：6500w像素；
2.传感器类型：CMOS,全局快门；
3.像元尺寸：3.2μm×3.2μm；
4.靶面尺寸：29.9mmx22.4mm；
5.分辨率：≥9344×7000；
6.最大帧率：≥71fps@9344×7000BayerRG8；
7.动态范围：≥66dB；
8.信噪比：≥40dB；
9.曝光时间：25μs～10s；
10.快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式；
11.黑白/彩色：彩色；
12.像素格式：BayerBG8/10/12；
13.Binning：支持1×1,2×2,4×4；
14.下采样：支持1×1,2×2,4×4；
15.镜像：支持水平镜像,垂直镜像输出；
16.数据接口：CoaXPress(Micro-BNC接口)；
17.镜头接口：M58*0.75。
	1个
	工业
	

	6
	长波红外相机
	1.千兆网长波红外相机，测温型，镜头焦距6.3mm；
2.传感器类型：氧化钒非制冷型探测器；
3.像元尺寸：17μm；
4.分辨率：≥640×512；
5.最大帧率：≥50fps@640×512；
6.热灵敏度：≤50mk(F1.0,30°C)；
7.像素格式：Mono16，Float32，YUV422(YUYV)Packed,YUV422Packed；
8.伪彩模式：WhiteHot、BlackHot、Fusion1、Rainbow、Fusion2、Ironbow1、Ironbow2、Sepia、Color1、Color2、IceFire、Rain、GreenHot、RedHot；
9.图像处理：支持亮度、锐度、Gamma校正；
10.焦距：6.3mm；
11.视场角：≥88.5°×73.2°；
12.空间分辨率：2.70；
13.光圈：1.0；
14.热成像近摄距：≤0.6m；
15.测温范围：-20℃～150℃或0～550℃；
16.测温精度：±2°C或读数的±2%；
17.测温最远距离：≥5m(@目标大小0.1×0.1m2)；
18.数据接口：GigabitEthernet(1000Mbit/s)；
19.供电：9～24VDC。
	1个
	工业
	

	7
	短波红外相机
	█1.千兆网短波红外相机≥130万像素；
2.传感器类型：InGaAs；
3.像元尺寸：5μm×5μm；
4.靶面尺寸：1/2英寸；
5.分辨率：≥1280×1024；
█6.最大帧率：≥80fps@1280×1024Mono8；
7.动态范围：≥56dB；
█8.信噪比：≥52.2dB；
9.增益：0dB～18dB；
10.曝光时间：8μs～0.1s；
11.快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式；
12.像素格式：Mono8/10/10Packed/12/12Packed；
13.Binning：支持1×1,2×2,4×4；
14.下采样：支持1×1,2×2；
15.镜像：支持水平镜像.垂直镜像输出；
16.数据接口：GigabitEthernet(1000Mbit/s)，兼容FastEthernet(100Mbit/s)；
17.镜头接口：C-Mount。
	1个
	工业
	

	8
	800万高清紫外相机
	1.像素：800万像素；
2.像元尺寸：2.74μm×2.74μm；
3.靶面尺寸：2/3英寸；
█4.帧率&分辨率：≥40fps@2840×2840；
5.动态范围：≥71.2dB；
6.信噪比：≥40.0dB；
7.曝光时间范围：30μs～10s；
8.快门模式：全局快门；
9.Binning模式：硬件2×2；软件2×2,3×3,4×4；
10.数据接口：USB3.0；
11.输入输出：数字IO1路光耦隔离输入，1路光耦17.隔离输出，2路非隔离输入输出口；
12.数据格式：8bit/12bit；
13.重量：≤300g；
14.镜头接口：C接口；
15.软件：提供完整的SDK开发包/成像软件；
16.操作系统支持：支持移动操作系统和计算机操作系统。
	1个
	工业
	

	9
	CXP采集卡
	1.内存：板载内存4GBDDR4-RAM；
2.主机接口：总线接口PCI-Egen3×8；
3.总线接口性能：7800MB/s(峰值传输带宽),6700MB/s(持续传送带宽)；
4.总线指示灯：≥1个；
5.相机接口标准：CoaXPress2.0；
6.接头：4×HD-BNC；
7.功率：单通道最高可提供13W@24VDC；
8.支持相机类型：CXP-6/CXP-12接口工业相机；
9.支持相机数量：最多4个,可接入1/2/3/4台相机；
10.相机接口速率1.25/2.5/3.125/5/6.25/10/12.5Gbps(CXP-1/2/3/5/6/10/12)；
11.处理功能像素格式：Mono8/10/12/16、Bayer8/10/12、RGB8；
12.通用I/O：I/O类型11路可配置输入/输出,兼容单端/差分；
13.工作温度：0～55℃；
14.操作系统：支持计算机操作系统；
	1个
	工业
	

	（二）
	镜头
	
	
	

	1
	16mm面阵镜头
	1.分辨率：≥2500万分辨率；
2.接口：C接口镜头；
3.焦距：16mm；
4.F数：F2.8～F16；
5.像面尺寸：1.1英寸；
6.畸变：≤0.1%；
7.视场角：D(19.30mm)：61.61°、H(14.60mm)：48.82°、V(12.63mm)：42.89°；
8.滤镜螺：M40.5×0.5；
	1个
	工业
	

	2
	50mm面阵镜头
	1.分辨率：≥2500万分辨率；
2.接口：C接口镜头；
3.焦距：50mm；
4.F数：F2.8～F16；
5.像面尺寸：1.1英寸；
6.畸变：≤0.01%；
7.视场角：D(19.30mm)：20.60°、H(14.60mm)：15.66°、V(12.63mm)：13.57°；
8.滤镜螺：M40.5×0.5；
	1个
	工业
	

	3
	80mm面阵镜头
	1.分辨率：≥1亿分辨率；
2.接口：F接口镜头；
3.焦距：80mm；
4.F数：F4.0～F22；
5.像面尺寸：Φ56mm；
6.畸变：≤0.12%；
7.放大倍率范围：0.4x～0.01x；
8.工作距离范围：≥235mm；
9.滤镜螺：M52×0.75；
10.接口类型：F-Mount；
	1个
	工业
	

	4
	60mm线阵镜头
	1.焦距：60mm；
2.F：F5.6～F22；
3.像面尺寸：≥60mm；
4.光学畸变：≤0.19%；
5.放大倍率范围：0.3x~0.1x；
6.滤镜螺纹：M37×P0.75；
7.接口类型：M72×P0.75；
8.法兰后焦：12mm。
	1个
	工业
	

	5
	2倍远心镜头
	1.放大倍率：2；
2.工作距离：110±2mm；
3.F数：F13.5；
4.像面尺寸：≥18mm；
5.光学畸变：≤0.15%；
6.景深：±0.14mm@F13.5；
7.物方分辨率：4.2μm；
8.物方远心度：≤0.3°；
9.接口类型：C-Mount。
	1个
	工业
	

	6
	4倍远心镜头
	1.波段：950～1800nm；
2.放大倍率：4x；
3.工作距离：110mm；
4.F数：F20；
5.像面尺寸： 1.1英寸；
6.景深：0.1mm；
7.分辨率：≤130μm；
8.接口类型：C-Mount；
9.是否同轴光：是；
10.工作温度：0～50℃。
	1个
	工业
	

	（三）
	3D相机
	
	
	

	1
	光电测量仪器
	1.基准距离：≤60mm；
2.测量范围Z：±4mm（F.S=8mm）；
3.X数据间隔：5μm；
█4.XY数据点数：≥3200×5000点；
█5.重复精度：0.1μm；
6.高度：≤1μm；
7.拍摄时间：≤0.2s；
8.光源：1）激光光源：蓝色半导体激光，波长405nm（可见光）；2）激光分类：2M类激光产品（IEC60825-1.FDA（CDRH）Part1040.10）；3）输出：10mw；
9.以太网：1000BASE-T、100BASE-TX；
10.输入：LASER_ON、TRG、MEM_CLEAR；
11.输出：READY、EXPOSURE_BUSY、ERROR；
12.外壳防护等级：≥IP65；
13.使用环境温度：0至+45℃；
14.使用环境湿度：85%Rh以下（无凝结）；
15.耐振动：10至500Hz；
16.抗冲击：≥15G；
	1套
	工业
	

	2
	激光线扫3D相机
	1.单轮廓点数：≥4080；
2.参考距离：22.6mm；
3.Z轴测量范围：5.2mm；
4.X轴测量范围：≥12mm且≤16mm；
5.Z轴分辨率：0.3～0.6μm；
█6.Z轴重复精度：≤0.15μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据；
7.Z轴线性度：≤0.05±%ofMR；
8.轮廓数据间隔：3.3～3.9μm；
9.扫描帧率：4kHz(最大测量范围下),最高可达49KHz(ROI模式下)；
10.数据输出类型：轮廓数据、深度图、亮度图；
11.触发模式：软触发.硬触发(差分编码器触发)；
12.激光波长：405nm；
13.激光安全等级：Class3B；
14.数据接口：GigabitEthernet(1000Mbit/s),兼容FastEthernet(100Mbit/s)；
15.供电：24V，DC。
	1个
	工业
	

	（四）
	光源
	
	
	

	1
	白色环光
	1.外形：环形光源；
2.外径：240mm；
3.照射角度：45°；
4.颜色：白色。
	1个
	工业
	

	2
	红色环光
	1.外形：环形光源；
2.外径：240mm；
3.照射角度：45°；
4.颜色：红色。
	1个
	工业
	

	3
	30°蓝色环光
	1.外形：环形光源；
2.颜色：蓝色；
3.波长：450nm～470nm；
4.照射角度：30°；
5.供电线长度：≥500mm；
6.外形直径：≥120mm；
7.开孔孔径：≥80mm。
	1个
	工业
	

	4
	70°蓝色环光
	1.外形：环形光源；
2.颜色：蓝色；
3.照射角度：50°～70°；
4.供电线长度：≥500mm；
5.外形直径：≥120mm。
	1个
	工业
	

	5
	绿色环光
	1.外形：环形光源；
2.外径：90mm；
3.照射角度：60°～80°；
4.颜色：绿色。
	1个
	工业
	

	6
	193mm穹顶光
	1.外形：穹顶光源；
2.颜色：白色；
3.供电线长度：≥500mm；
4.外形直径：Φ260mm；
5.开孔孔径：Φ48mm；
6.发光区尺寸：Φ193mm。
	1个
	工业
	

	7
	172mm穹顶光
	1.外形：穹顶无影光源；
2.颜色：白色；
3.照射角度：≥25°；
4.供电线长度：≥500mm；
5.外形尺寸：Φ180×40mm；
6.外形直径：Φ180mm；
7.开孔孔径：Φ151mm；
8.发光区尺寸：Φ172mm。
	1个
	工业
	

	8
	条光
	1.外形：条形光源；
2.长度：≥320mm。
	1个
	工业
	

	9
	背光
	1.外形：背光源；
2.发光面：≥300*200mm。
	1个
	工业
	

	10
	白色同轴光
	1.外形：同轴光源；
2.发光面：≥160*160mm；
3.颜色：白色。
	1个
	工业
	

	11
	绿色同轴光
	1.外形：同轴光源；
2.发光面：≥160*160mm；
3.颜色：绿色。
	1个
	工业
	

	12
	红色同轴光
	1.外形：同轴光源；
2.颜色：红色；
3.波长：620nm～640nm；
4.供电线长度：≥500mm；
5.发光区尺寸：≥30mm×30mm。
	1个
	工业
	

	13
	红外光
	1.外形：点光源；
2.颜色：红外；
3.波长：850nm；
4.供电线长度：≥500mm；
5.发光面外径：≥6mm。
	1个
	工业
	

	14
	紫外光
	1.外形：点光源；
2.颜色：紫外；
3.波长：365nm～405nm；
4.供电线长度：≥500mm；
5.发光面外径：≥6mm。
	1个
	工业
	

	15
	AOI光源
	1.外形：AOI光源；
2.外径：≥175mm；
3.支持颜色：红绿蓝三色；
4.供电电压：24V，DC。
	1个
	工业
	

	16
	线光源
	1.外形：标准线光源；
2.颜色：白色；
3.灯珠排数：≥1排；
4.供电线长度：≥500mm；
5.发光区尺寸：≥290mm×15mm。
	1个
	工业
	

	17
	光源控制器
	1.功率：200w；
2.通道数量：≥4通道；
3.单通道功率：≥10W。
	1个
	工业
	

	18
	分区照明光源
	1.颜色：白；
2.消耗功率：≥20W;
3.供电电压：24V；
4.直径：≥100mm;
	1个
	工业
	

	19
	紫外环形光源
	1.角度：30°；
2.波长：365nm～375nm；
3.供电电压：24V；
4.功率：≥7.5W；
5.外壳尺寸：≥120mm。
6.外形：环形光源；
	1个
	工业
	

	20
	光源控制器
	1.输入电压：AC，200～240V，50/60Hz；
2.输入电流：1.8A/115V，AC；1A/230V，AC；
3.发光方式：常亮/频闪；
4.自动检测光源额定电流：连接10mA～2A，24V光源；
5.手动设置最大输出电流：10mA～2A可设；
6.亮度：可调级别256级亮度可调；
7.短路保护：控制器输出短路时，相应通道短路保护启动；
8.触发方式：电平触发（低电平：0～2V；高电平：5～24V）；
9.常用触发时间：单位1μs/10μs/1ms/100ms；
10.常用触发脉宽：1μs～30s；
11.高亮触发模式：单通道以2A输出；
12.高亮触发脉宽：0.01～5.00ms；
13.可编程触发模式：最大可支持64个流程,亮度、脉宽和触发源均可设置；
14.触发响应时间：≥30μs；
15.触发响应频率：≤10KHz；
	1个
	工业
	

	21
	线光源控制器
	1.接口：20M-4K接口；
2.驱动方式：恒压；
3.发光方式：模拟恒压；
4.通道数：≥1个；
5.调光方式：面板按键,串口通讯；
6.调光级数：0～255；
7.发光延迟时间：≤5ms；
8.触发模式：支持外触发,内触发；
9.通讯协议：RS-232；
10.适用光源：线光源；
11.最大输出功率：≥300W；
12.数字I/O：≥1路输入,≥1路内部电源输出；
	1个
	工业
	

	（五）
	偏振片
	1.滤镜口径：≥25mm。
	1个
	工业
	

	（六）
	3D线光谱共焦传感器
	★1.扫描速率：6500～35000线/秒；
2.X方向分辨率（轮廓线数据间隔）：≤1.2µm；
3.测量范围（MR）：0.5mm～2mm；
█4.视野(FOV)：≥20mm；
5.Z方向线性度：±0.05%FS(ofMR)；
6.Z方向重复性：≤0.1µm；
█7.Z方向精度：≤0.2µm；
8.最大兼容角度：30°～80°；
9.轮廓线点数：≥2000；
10.重量：≤15kg。
	1套
	工业
	

	（七）
	液态远心镜头
	1.工作距离：110±2mm；
2.光圈范围：F7.0～F62；
3.放大倍率：1.0X；
4.靶面Φ：18.4mm(1.1"）；
5.像方：MTF30:130(lp/mm)；
6.畸变：≤0.2%；
7.景深： ≥0.50mm；
8.远心度：0.10°；
9.数字I/O：HiroseHR10G-7R-6SB(73)；
10.光焦度范围：(20°C(dpt))-6～+10；
11.视野Φ：≥18mm；
12.像方分辨率：≤5μm；
	1个
	工业
	

	（八）
	显微镜检测器
	
	
	

	1
	光学显微镜检测主机
	一.相机
1.摄像单元：≥1/1.8英寸，≥319万像素、CMOS图像传感器；
2.扫描系统：逐行扫描；
█3.帧率：≥50fps；
4.分辨率：≥2048(H)×1536(V)；
5.增益：手动、预设；
█6.电子快门：高性能相机：自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000"；
7.增压快门： 0.02s～16s；
8.白平衡：单键、手动、预设(2700K、3200K、5600K、9000K)；
二．镜头
★1.倍率：20x、30x、50x、100x、150x、200x；
2.拍摄范围：H(横)： 1.5mm～15mm、V(纵)： 1mm ～11mm、D(对角)： 1.8mm～19mm；
3.拍摄景深：支持自动景深扩展（EFI），可获得全幅对焦图像；
4.观察距离：≥25mm。
三.液晶显示器
1.尺寸：≥27 英寸彩色液晶显示器;
2.分辨率：≥3840(H)×2160(V);
3.显示颜色：≥10.7亿色；
4.视野：左右≥±89°，上下≥±89°；
四.图像格式：压缩时JPEG，不压缩时TIFF；
五.可观测图像尺寸：≥100000像素(H)×100000像素(V)(拼接时)；
六.台式计算机
★1.本设备执行《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29 号），除本采购需求列明的参数外，其余所有参数须完全满足《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》内全部标注“*”的指标（投标文件须提供承诺函，格式自拟）；
★2.CPU性能：CPU物理核心数≥4 核，CPU主频≥2.3GHz；
★4.内存：内存匹配容量≥32GB；
★5.存储：固态存储容量≥1TB，
6.固态存储接口协议：支持NVMe接口协议；
7.操作系统：兼容主流计算机操作系统，可适配本项目显微图像采集、拼接分析软件。
七.环境抗耐性
1.环境温度：+5至40℃；
2.相对湿度：80%RH以下(无凝结)。
	1套
	工业
	

	2
	3D形状测量软件
	1.显示3D轮廓；
2.3D彩色/标尺；
3.显示高度；
4.2点间高度差；
5.截面轮廓；
6.3D体积；
█7.3D面之间的距离；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
8.3D面之间的角度。
	1套
	工业
	

	（九）
	光学测量仪器
2D/3D线激光测量仪
	
	
	

	1
	2D/3D线激光轮廓仪感测头
	█1.激光线轮廓点数：≥4096；
2.扫描速率范围：4000～23000Hz；
3.X方向分辨率：（轮廓线数据间隔）3.0～5.2µm；
4.Z方向线性度：0.04±%ofMR；
5.Z方向重复性：≤0.4µm；
6.测量范围（MR）：≥8mm；
█7.视野(FOV)： ≥15mm；
8.接口：千兆以太网；
9.输入：差分编码器、激光安全控制器、触发器；
10.输出：2x数字信号输出，RS485串口；
11.通讯：PROFINET、Modbus、EtherNet/IP、ASCII、Gocator；
12.抗震性频率：10～55Hz，X、Y和Z三个方向上1.5mm双向振幅，每个方向持续2小时；
13.抗冲击性：15G重量进行半正弦冲击，从X、Y、Z三个方向正负冲击；
14.扫描软件：基于浏览器的图形界面和开源SDK（软件开发包）实现参数设置和三维数据实时可视化。提供开源SDK，本地驱动以及支持标定。
	1套
	工业
	

	（十）
	高精度AOI检测设备
	1.平台类型：X、Y、Z轴精密直驱平台；
2.驱动电机类型：X、Y、Z轴有铁芯直线电机；
3.位置反馈类型：光栅；
█4.有效行程：X、Y轴：≥300mm；Z轴：≥50mm；
★5.重复定位精度：X、Y、Z轴：≤±2μm； 
6.额定加速度： 0.5G（X、Y、Z轴）；
7.运行速度：≥0.5M/s；
█8.额定负载：X+Z轴：≥5kg；Z轴：≥5kg；
9.限位方式：光电+机械双重限位（X、Y、Z轴）。 
	1套
	工业
	

	（十一）
	光谱照度计
	1.超强感光照度量程：0Lux～1000000Lux；
2.照度分辨率：≤0.1Lux；
3.照度测量精度：≤±(3%H+2Lux),H为标准值；
4.色温测量范围：1000K～100000K；
5.色温测量精度：±5%；
6.温度测量范围：-40°～120°；
7.温度测量精度：±5℃；
8.响应时间：≤1秒；
9.使用环境：温度0℃～40℃；
10.供电电压：5V，DC；
11.数据导出：支持测量数据一键导出。
	1个
	工业
	

	（十二）
	实验平台
	
	
	

	1
	光学实验打光平台
	1.燕尾槽滑台导轨：适配大部分光源相机；
2.视觉调焦实验支架：可夹持多种型号相机进行检测产品，采用锁紧方式避免相机磨损，带刻度前后微调，最重相机夹持重量5kg，光源架兼容常用的视觉光源；
3.滑台立杆：上下微调精度≤0.05mm，行程≥13mm,高度可增加≥500mm滑台行程；
4.光源支架：可夹持环光、条光、面光等多种光源
5.长度0mm～500mm。
	1台
	工业
	

	2
	光学隔振平台
	1.大型光学隔振平台：外框采用中碳钢板；
2.隔振层：蜂窝结构材料；
3.面板：采用高导磁不锈钢板，固体阻尼隔振，调节支撑部分采用耐磨丝杆和平面推力球轴承；
4.平面度：≤0.05μm/m2；
5.表面粗糙度：0.8μm～1.6μm；
6.固有频率：3Hz～6Hz；
7.振幅：≤5μm。
	1张
	工业
	

	（十三）
	光学实验控制终端
	
	
	

	1
	光学实验工作站
	★1.本设备为独立图形工作站设备，本项目采购严格执行《通用工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕32 号），除本项采购需求列明的参数外，其余所有参数须完全满足《通用工作站政府采购需求标准（2023 年版）》内全部标注“*”的指标（投标文件须提供承诺函，格式自拟）；
★2.CPU：物理核数≥16，主频≥3.0GHz，
3.CPU支持X86 架构，具备LGA1851 接口；
4.散热：多热管塔式风冷，兼容 LGA1851，散热能力≥240W；
5.主板：支持DDR5 8000Hz主频内存、无线 WiFi 模块；
★6.内存：内存匹配容量≥32GB，内存类型采用DDR5及以上类型；
7.内存标称频率≥8000MHz；
★8.显卡：独立显卡，显存容量≥16GB；
9.独立显卡接口协议：支持PCIe 4.0 x16及以上；
★10.固态存储容量：≥1TB；
11.固态存储接口协议：支持NVMe类型接口协议；
★12.机械硬盘总容量：≥2TB；
13.机箱：标准 ATX 规格机箱，支持长尺寸独立显卡、塔式风冷散热器安装；
14.电源：≥850W全模组电源，符合ATX3.1规范，整机能效、负载能力满足国标及财政部工作站标准要求；
★15.显示器：≥32英寸，4K显示器；
16.软件环境能支持工业光学控制系统、视觉检测算子验证系统、视觉检测方案设计系统。
	1台
	工业
	

	（十四）
	支持软件
	
	
	

	1
	视觉检测算子验证系统
	1.集成OpenCV、PCL等开源库算子，支持常用的工业相机SDK，支持在线采集视频、图像和离线导入图像，支持算法快速验证。
█2.传统算法：相机标定、全局阈值分割、多阈值分割、自适应阈值分割、色彩空间转换、几何图形查找、Blob分析、条码识别、二维码识别、字符定位、字符识别、形态学运算、空域滤波、频域滤波；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
3.深度学习：集成YOLO、DETR、小样本、无监督、语义分割、实例分割等模型推理；
█4.3D视觉：支持3D相机接入、3D图像处理、3D定位和3D测量，3D点云加载、下采样、半径滤波、统计滤波、移动最小二乘法滤波、体素网格滤波、基于几何特征的分割、关键点与几何结构匹配、局部特征配准、深度学习等；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
★5.提供程序完整源代码；同时根据实验室业务拓展，提供一年内的软件定制开发。
	1套
	工业
	

	2
	视觉检测方案设计系统
	█1.架构模式：模块化算子架构，支持自由串并联算法模块，单个方案支持创建≥15个算法模块；支持多级串联，可串联≥3级模块；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
2.开发方式：图形化拖拽式操作，无需编程即可快速构建视觉检测方案；算法方案可以保存、导入，导出的方案应具有C++开发环境的调用处理示例程序，并可以在上位机程序中调用；
3.界面交互：主界面支持深度图、轮廓图、点云的多种渲染模式，可自由调整3D图像切换及渲染配置；运行界面集成条件信号灯状态显示；
█4.二次开发：导出SDK支持≥3种处理器（CPU/GPU/NPU），支持C++/C#等编程语言，提供完整的二次开发文档；(投标文件中须提供证明材料，如技术系统功能演示截图、产品彩页(产品功能截图)、厂家(制造商)官网截图，提供其中任意一种即可）
5.算子管理：集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，可快速组合算法，实现对2D和3D图像的视觉处理和检测应用；应支持视觉检测算子验证系统相关算子，支持精细分类筛选与一键收放，简化模块选择过程；
6.通讯协议：支持驱动相机、各类传感器、运动单元、支持各类常见的通讯协议；
★7.投标人供货时需提供程序完整源代码；同时根据实验室业务拓展，提供一年内的软件定制开发。
	1套
	工业
	

	（十五）
	视觉系统线材与辅料
	
	
	

	1
	线材和辅料
	1.6pin电源线：5m；
2.12pin电源线5m；
3.千兆网线5m；
4.CXP数据线5m；
5.12-PinP10高柔I/O&电源线5m；
6.3D相机网线高柔，3m；
7.3D相机电源线高柔，3m；
8.3D轮廓仪IO线5m；
9.3D轮廓仪PE线5m；
10.线光源延长线高柔，3m；
11.光源延长线高柔3m。
	1项
	/
	




（3） [bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]产品配置（实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效）
	序号
	货物名称
	产品配置要求

	1
	显微镜检测器（1套）
	显微镜配套设备：
1.光学显微镜零件：底座部；镜头链接附件；
2.操作控制器；
3.系统控制器延长电缆（20m,0.45mm²,5芯）；
4.控制器零件交流线；

	2
	光学实验配套设备（1套）
	1.分辨率测试卡；
2.棋盘格标定板；
3.24色相机色卡；
4.水平尺。

	3
	置物平台（1套）
	仪器设备防潮柜、办公桌、实验桌椅、货架、置物箱。


三、报价要求
[bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、售后服务
1、陪产期服务要求：陪产时间不低于180个工作日，陪产期间，中标人需保持每周5天、每天不低于4个小时的系统软硬件调试教学课时；
2、售后服务响应时效要求：在项目验收合格之日起365天内，中标人须保持接到招标人通知30分钟内到达现场处理异常；
3、人员配置要求：调试期间，专职人员须专项负责于本项目，人员包含项目经理1名，高级软件工程师3名，初级软件工程师3名，实施工程师3名。
4、 质保期及硬件保修要求：在满足招标文件规定的3年免费质保期基础上，中标人须对以下核心设备提供额外硬件保修服务，具体要求如下：
4.1、三年整机硬件保修（须原厂授权工程师上门服务）
以下设备自项目最终验收合格之日起，须提供三年的整机硬件保修服务，保修期内由原厂授权的工程师提供上门维修及备件更换服务：
（1）虚拟化服务器
（2）集中式存储
（3）GPU计算节点
（4）千兆交换机
（5）并行文件存储
（6）Web服务器
（7）便携式高性能工作服务站
（8）行级空调室内机
4.2、三年原厂质保服务
以下设备自项目最终验收合格之日起，须提供三年的原厂质保服务：
（1）25G交换机
（2）万兆交换机
五、其他要求
1、高性能AI系统集成
（1）提供高性能AI算力集群及机房的配套所需的线材和辅料（包括机房顶部线槽、围板、IDM配套用触摸开关、应急开关、灯带控制器、网点采集器、机柜用PDU、直流电源、线缆线材等），并完成对接、测试、平台使用培训等；
（2）负责集群和机房的整体设计、安装、调测等工序；
（3）负责算力集群管理平台的安装、培训、维护等相关服务。
2、视觉系统集成	
（1）视觉综合平台的安装对接所需的线材和辅料（包括6pin/12pin 显卡电源线、千兆 / 万兆工业网线、CXP 数据线、USB3.0 相机线缆、12-Pin P10 高柔 I/O 电源线、3D 相机网线 / 电源线、3D 轮廓仪 IO 线、PE 接地线、各类光源延长线、触发同步控制线；配套屏蔽磁环、防水接头、端子、理线扎带、接地辅材等全套安装耗材，线缆均采用高柔双屏蔽工业线缆等）；
（2）负责视觉实验室规划布局设计、安装等工序；
（3）负责视觉综合平台的安装、调测、培训、课程设计等。


